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D. José lateu Sebastid y D. Juan Mitjans Mitjans, embos de ne~
cionalided espafiola, establecidos en Vilafranca del Panadds (Provin-
cia de Barcelona), calle Amalia Soler nes, 121/123, soliciten regiu-
Tror une Patento do Inveneddi, por 20 effom, pora Dopolie y ous Lro-
vineias de Ultramer, que se refiere a: "NULVO PROCEDINIENTO PLARA 1L
ENVASADO HERMUTICO DE OBJLTOS, MEDIANTE RECUBHIMIENTO DI LAMINA Thi-
MOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO".

Bl objeto de la presente solicitud de Patente de Invencidn lo
congtituye un nuevo procedimiento para el envasado hermético de ob-
jetos, mediante el recubrimiento de una ldmina termopldstica, que
se reblandece por calor ¥y se adapta al articulo a envagar por efec-
to del vaclo, que se practica a través de un estrato o placa de po-
rosidad variable, adheriéndose a la misma en virtud de tal reblande-
cimiento y con la ayuda de una fina pelicula de recubrimiento con- ‘
Qenientemente Gdistribufda por impregnacidén, o por zonas, sobre una
o ambas suverficies de la placa Qe base.

Hasta el presente se han utilizado, para este sistema de enva-—
sado al vacio, placas, preferentemente de cartén, que presentan mil-
tiples y pequefias perforaciones adecuadamente practicadas para faci-~
litar la aspiracidn a través del cartdén, a fin de logrer el moldeo
de la lémina termoplédstica sobre el objeto a envasar, la cual se
adhiere al cartdn de base, que ha sido previamente encolado.

lids recientemente se ha utilizado, en vez déd cartén perforado,
cartén porogo y aprovechando la pastosidad que adgquiere la ldmina
termopldstica al ser calentada, conseguir, por presién neumdtica o
aspiracidn, el moldeo sobre las piezas, pero dicho sistema tiene el
inconveniente de que la l4mina pldstica se adhiere & las piezas en-

vasadas al propio ticmpo aque alrcartdn.
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El hecho de utilizar placas de cartén perforado, implica una
operacidn mds en el proceso de fabricacibn, que lo encarece, tenien-
do, ademds, el inconveniente de gue dichos agujeros, si bien focili-
tan la aspiracidn para practicar el vacfo, también dan orizen a la '
penetracidén de la humedad gue altere los articulos envasados por cs-
te sistema.

¥l nuevo procedimiento de envasado hermético, objeto de la pre-
sente solicitud de Patente de Invencidn se refiere tanto a las carac
teristicas de la placa de cartén en sf, como a las de la pelicula
que recubre la parte superior de dicha placa o ambas caras, vare fo-
ciliter la adherencia de la lémina termopldstica que ce amolda al
objeto u objetos a envasar y se adhiere a la referida placa dec hase.

Para la formacién de la placa de base sc utilizan, sezin la Pa-
tente gue ahora se golicita, cartones de una densidad de porosidad
con pagos variables, para efectuar la aspiracibén a través de los
mismos.

Sobre dichos cartones se distribuye, por una o ambas carag, una
fina pelicula de recubrimiento, cuyo grueso varfa segin el grado de
porosidad deseado, distribuyéndola por impregnacién total o por zZo-
nas.

Ia pelfcula estd constitufda a base de resinas acrflicas, cloru
ro de acetato de-polivinilo, o similares, a las que se han agregado
dispersantes, a fin de gue dicha pelfcula no obture por completo los
pasos propios de la porosidad dcl cartén.

Los componentes de la pelicula tichen que seleccionarse de maie
ra gue entren en estado pagtoso bhajo la misma temperatura cue eo ne-
ceseria para el moldeo de la ldmina de pldstico, en cuyo momento,
por efecto de dicho calor, sc cierran los poros del cartén y sc
adhicre al mismo la lémins termopldstica.

Por la accidn del calor que determina el reblandecimiento dc
la ldnina termopldstica que forma el envase propiamente dicho gin
que ésta alcance grado de pastosidad, se consigue tembién el rcblan-
decimiento de la pelicula de recubrimiento hagsta adquirir el gradco
de pastosidad merced a2l cual, gl miocmo tiempo que se logsra una dila-
tacién de la estructura microporosa del carién-para facilitar la
succién o aspiracién directa a través del mismo, sin neccgidad de

perforaciones ni taladros previos, se¢ produce la Intimo vnidn del
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en los poros del cartén a los que sc adhiere, pero con la particu—
laridad de que los poros del cartén quedan cerrados al final de la
operacidén de cnvasado.

La carencia de taladros o perforaciones asegura una estonguei-
dad de las cdmaras o alveolos en que se alojan los bbjetos una vez
recubiertos con la ldmina termopldstica, conformada sobre los mismog.

we sobreentionde que le clase de cartdén utilizado para Lormar
el soporte de base del envasado por vacfo podrd variar, siempre que
sea de esiructura microporosa para facilitar la aspiracién a través
de las zonas con menor impregnacién. Igualmente se sobreentiende que
el tipo dec recinas acrilicas utilizadas para el recubrimiento de la
placa de base podrd variar, con tal de que sean de una composicidén
fécilmente reblandecible por efecto del calor que se suministra a
la ldmina termovldstica para lograr su moideo‘sobre las piezas a
CLVaBar,

Ia @istribucién de la pelicula de recubrimiento podrd realizar-
se por diversos métodos, con tal de conseguir una distribucidn més
0 menos regular, de grueso variable, que no obture por completo los
poros del cartén.

La Patente de Invencidn, por: "WUEVO PROCIDIMIENTO PARA BL I
YASADO HIRIITICO DE OBJETOS, ILIDIANTY RECUBRIMILITO DR LAMIEKA THILO-
PLASTICA ADAPTABLE POR VACIO", cuyo privilegio de explotacidén en
Ippaifia y sus Provineias de Ultramar se solicita por un periodo de
20 afios, deberd recaer sobre las particularidades que se concretem
en las siguientes, .

LREIVINDICACIOWNES
12, "IUEVO PROCEDINILNTO PARA EL EHVASADO HERMETICO DE OBJETOS,
FEDIALITE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIOM,

caracterizado por el hecho de gue la placa de cartén poroso emplea-
da pares la formacién del soporte de base, sobre la que se colocan
los objetos a envasar recubriéndolos con una lédmina termoplédstica
aue se reblandece por calor y se moldea sobre los mismos vor efecto
del- vacf{o precticado a través de dicha placa, es de ung densidad de
porogsidad con vasos variables, para facilitar la aspiracién a tra-
vés de dicha placa, cuya estructura; bajod efecto del calor, se

modifica pars vermitir la vrdetica del moldeado por vaclo y el cic-
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rro posterior de dichos poros. - »‘zm:

28 .~ "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA ®L ENVASADO HERMZTICO DE OBJLTOS,
MEDIANTE RECUBRIMIENRTO DE TLAMINA TERLOPIASTICA ADAPTABLE POR VACICY,
segin la 12 reivindicacién, caracterizado por el hecho de que sobre
la placa de hase formada por cartén poroso ge distribuye , por im-
pregnacidén total o por zonas, una fina pelicula de recubrimiento,
cuyo grueso varla segin el grado de porosidad deseado, selecciondn-
dose los componentes de la pelicule de maners gque entfen en estado
pastoso bajo la misma temperaturs que es necesaria para el moldeo
de la 14mina de pldstico, en cuyo momento y despues de efectuado
el vacio, se cierran los poros del cartdén por efecto de dicho calor
v se adhiere al mismo la 1dmina termopldstica que constituye el en-
vase. »
32.~ "NULVO PROCEDINMIENTO PARA EL EHVASADO HERMETICO DE OBJETOS,
IEDTANTE RECUBRIMIENTO DE LAMIKA TERFOPIASTICA ADAPTABLE POR VACIO™,
segin la 12 y 22 reivindicaciones, caracterizado por el hecho de cue
la pelfcula estd comstitulda, preferentemente, por resinas acrili-
cag, cloruro de acetato de polivinilo, o similares, a los que se
hen agregado dispersantes, a fin de que diche pelicula de recubri-
miento no obture por completo los poros propios del cartén.

42 .~ "RUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERIETICO DE OBJEROZ, 4
MEDTANTE RECUBRIMIZNTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIOY,
segin las reivindicaciones preccdentes, caracterizado por el hecho

de que la pelicula de recubrimicnto del soporte de cartdén, al adgui-
rir el grado de pastosidad, se une Intimamente & Lo ldmina de recu-
brimiento pldgtico reblandecida, y al propio tiempo penetra cn el
interior de ios porog del soporte de cartbén, cerrdndolos y uniendo
Intimamente, al enfriarse, la l4mina de recubrimiento al soporte.
58,~ YHUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJELOS,
HEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LANTNA TERMOPLASTICA ADAPTABLL POR VACIOY.-

Tal como se ha descrito en la presente memoria.,
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Congta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
cari.
Barcelona a 11 JuL \‘3'”-
Yolo de D. Jogé Hateu Sebastid v

D. Juan Litjans itjans p
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